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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由无锡华美集团有限公司提出。
本文件由中国中小企业协会归口。
本文件起草单位：无锡华美集团有限公司、无锡华美科技有限公司、无锡华美新材料有限公司、无锡华美板业有限公司、无锡华美电梯装潢有限公司。
本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。
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电子产品基板 技术规范
[bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc218497550][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc218096002][bookmark: _Toc218440870][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc218441069][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc218499595][bookmark: _Toc218094494][bookmark: _Toc218093399][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986530]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了电子产品基板的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于电子产品基板的生产和检验。
[bookmark: _Toc218440871][bookmark: _Toc218497551][bookmark: _Toc218499596][bookmark: _Toc218096003][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc218093400][bookmark: _Toc218441070][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc218094495]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK3]GB/T 191 包装储运图示标志
[bookmark: OLE_LINK6]GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
GB/T 1423 贵金属及其合金密度的测试方法
GB/T 4339 金属材料热膨胀特征参数的测定
GB/T 230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分： 试验方法
GB/T 6388 运输包装收发货标志
GB/T 11170 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）
GB/T 22588 闪光法测量热扩散系数或导热系数
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc218093401][bookmark: _Toc218440872][bookmark: _Toc218441071][bookmark: _Toc218499597][bookmark: _Toc218094496][bookmark: _Toc218096004][bookmark: _Toc218497552]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

电子产品基板 electronic product substrates
在PCB/CCL层压中与铜箔直接接触，用于传递压力、热量并赋予表面粗糙度的不锈钢压合模板。
[bookmark: _Toc218499598]分类
按制造产品的不锈钢基材类别可分为631和634。
[bookmark: _Toc218093402][bookmark: _Toc218441072][bookmark: _Toc218096005][bookmark: _Toc218497553][bookmark: _Toc218094497][bookmark: _Toc218440873][bookmark: _Toc218499599]技术要求
外观
产品表面应丝纹均匀，无瑕疵、无划伤、无针孔、无砂眼、无明显色差。
尺寸公差
产品的尺寸公差应符合表1的规定。
尺寸公差
	[bookmark: _Hlk218499552]项目
	钢板厚度规格（t）/mm

	
	0.5≤t＜1.0
	1.0≤t≤2.0

	长度、宽度公差/mm
	0/+1
	0/+2

	孔径尺寸公差/mm
	0/+0.1
	0/+0.1

	孔距尺寸公差/mm
	[bookmark: OLE_LINK8]±0.03
	±0.03


1. 尺寸公差（续）
	项目
	钢板厚度规格（t）/mm

	
	0.5≤t＜1.0
	1.0≤t≤2.0

	对角线尺寸公差/mm
	0/+1
	0/+2

	倒角尺寸（四周）/mm
	R2～R5
	R2～R5


厚度公差
产品的厚度公差应符合表2的规定。
厚度公差
	项目
	钢板厚度规格（t）/mm

	
	0.5≤t＜1.0
	1.0≤t≤2.0

	厚度公差/mm
	±0.05
	±0.10


平整度
产品的平整度应符合表3的规定。
平整度
	项目
	钢板厚度规格t/mm

	
	0.5≤t≤1.0
	1.0＜t≤2.0

	平整度公差/（mm/m）
	≤2
	≤3


表面抛光
产品的表面抛光要求应符合表4的规定。
表面抛光
	项目
	钢板厚度规格（t）/mm

	
	0.50≤t≤2

	表面抛光等级
	5K
	6K
	7K
	8K
	9K

	[bookmark: OLE_LINK5]表面夹杂物
	＞500 μm  不允许；
≤500 μm  没有限制；
	[bookmark: OLE_LINK1]＞500 μm  不允许；
100 μm～500 μm  允许Max20/m2；
＜100 μm  没有限制；
	＞100 μm  不允许；
50 μm～100 μm  允许Max5/m2；
＜50 μm  没有限制；

	表面粗糙度/μm
	Ra
	≤0.15
	≤0.11
	0.03～0.07
	0.01～0.03
	0.01～0.02

	
	[bookmark: OLE_LINK4]Rz
	≤1.50
	≤1.10
	0.40～0.70
	0.10～0.30
	0.04～0.10

	K为镜面亮度等级，其中数值越大，板面（镜面）越亮，粗糙度越低。


平行度
产品的平行度应符合表6的规定。
平行度
	项目
	钢板厚度规格（t）/mm

	
	0.5≤t≤2.0

	平行度/mm
	≤0.03


[bookmark: _Toc218094498][bookmark: _Toc218096006]理化指标
产品的理化指标符合表7的规定。




理化指标
	项目
	产品类别

	
	631
	634

	化学成分（%）
	C
	0.12
	0.05

	
	Cr
	16.50
	16.00

	
	Ni
	6.30
	4.00

	比重
	7.92
	7.92

	硬度（HRC）
	45～50
	40～45

	热传导率/（W/m·K）
	17～21（200 ℃～450 ℃环境）
	18～25（200 ℃～450 ℃环境）

	膨胀系数/（×10-6/℃）
	14～16（200 ℃～450 ℃环境）
	16～18（200 ℃～450 ℃环境）

	屈服强度/（MPa）
	1150
	1050

	抗拉强度/（MPa）
	1450
	1300

	延展性/（EL%）
	≤17
	≤16


[bookmark: _Toc218497554][bookmark: _Toc218441073][bookmark: _Toc218499600][bookmark: _Toc218440874]试验方法
基材分类
查验材料合格证书。
外观
在白天自然光线下，将产品水平放置在工作平台上，检测人员背对光线，距离产品500 mm处进行检测，并要求检测人员矫正视力不低于5.0（包含5.0，标准对数视力表）。
尺寸公差
产品厚度使用千分尺测量；
产品孔距使用游标卡尺测量
倒角尺寸使用R规测量。
其余指标用钢卷尺测量。
厚度公差
用千分尺测量。
平整度
用塞尺或间隙卡尺测量。
表面抛光
经抛光后的产品，其表面粗糙度用粗糙度仪测量。
平行度
用超声波测厚仪测量。
理化指标
化学成分
按GB/T 11170的规定进行。
比重
按GB/T 1423的规定进行。
硬度
按GB/T 230.1的规定执行。
热传导率
按GB/T 22588的规定进行。
膨胀系数
按GB/T 4339的规定进行。
屈服强度
按GB/T 228.1的规定进行。
抗拉强度
按GB/T 228.1的规定进行。
延展性
按GB/T 228.1的规定进行。
[bookmark: _Toc218096007][bookmark: _Toc218094499][bookmark: _Toc218440875][bookmark: _Toc218093404][bookmark: _Toc218441074][bookmark: _Toc218499601][bookmark: _Toc218497555]检验规则
检验分类
产品的检验分为出厂检验和型式检验。
组批和抽样
以同一批原料、同一生产线、同一工艺生产的同一规格的产品为一组批。每批次抽检数量不低于本批次产品数量的5%。
出厂检验
每批产品应经检验合格，并附带合格证方可出厂。
出厂检验项目应包含外观、尺寸公差、厚度公差、平整度、平行度。
型式检验
下列情况之一，应进行型式检验：
新产品定型鉴定时；
产品原材料、工艺发生重大变化，可能影响产品性能时；
正常生产每两年须进行一次；
停产三个月以上恢复生产时；
国家相关部门提出检验要求时。
型式检验的项目为本文件第4章的全部要求。
型式检验的样品应从出厂检验合格的产品中随机抽取。
判定规则
全部项目检验结果均符合本文件规定时，判该批产品为合格产品。
检验结果若有1项或1项以上的项目不符合本文件规定，应重新从原批次留样中加倍取样进行复检；复检结果仍有1项或1项以上的项目不符合本文件规定时，则该批产品判定为不合格。
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标志
每张产品均应标明产品标记、颜色、生产或安装方向、厂名厂址、商标、批号、生产日期及质量检验合格标志。
产品若采用包装箱包装，其包装标志应符合GB/T 191及GB/T 6388的规定。在包装箱的明显部位应有如下标志： 
1. 企业名称；
产品名称；
生产批号；
内装数量；
产品规格；
执行标准编号。
包装
原材料应按要求贴保护膜或用纸张垫开；成品应用防水纸、塑料薄膜、珍珠膜进行包装保护。
原材料应用托架装箱；成品应用木箱或出口木箱装箱；客户有特殊要求时，按客户要求进行包装。
成品装箱时堆放整齐，包装固定牢固。
包装箱内应有产品合格证及装箱单。
运输
产品运输和搬运时应轻拿轻放，防止撞击和重压。
贮存
产品应贮存在干燥通风处，避免高温及日晒雨淋，避免露天堆放或与有害腐蚀气体混合堆放。
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